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 Specification  
规 格 书 

Client approval 

客户审核 

Hongli approval 

鸿利光电审核 

Approval 
核准 

Audit 
确认 

Confirmation 
制作 

Approval 
核准 

Audit 
确认 

Confirmation 
制作 

   林德顺  涂梓哲 

□ Qualified                    □ Disqualified 
          接受                不接受 

   DATE: 
    日期： 

Adr：Airport High-tech Industry Base Jingu South Road(XianKe 1st Road Intersection),  
          Huadu District,Guangzhou,China 
地址：中国广州市花都区机场高新科技产业基地金谷南路与先科一路交汇 

   Tel/电话：020-86733333                               Fax/传真：020-86733883  86733938     86733265      
Web/网址：www.honglitronic.com                                   

     Customer Name： 

                       客户名称： 

       Customer P/N： 

                        客户品号： 

         Factory P/N： HL-A-4014H465W-S1-PCT  
                        公司品号： 

        Sending Date： 

                        送样日期： 

注:1.此规格书以中英文方式书写,若有冲突以中文版本为准文本. 

   2.此规格书的最终解释权归广州鸿利光电股份有限公司 

   3.此规格书的有效期限为两年,自盖章或签字之日起计算,期满时双方可以续签协议,但应采用书面形式 
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 

Package Dimensions（封装尺寸） 

Description（描述） 

The White LED which was fabricated using a blue chip and the phosphor 

白光LED由蓝光芯片与荧光粉激发而成 

Notes:（备注） 

1. All dimension units are millimeters.（所有标注尺寸单位为毫米） 

2.All dimension tolerance is ±0.15mm unless otherwise noted.（除特别标注外，所有尺寸允许公差±0.15mm ） 

Recommended Soldering Pattern 

（建议焊盘尺寸图） 

ATTENTION 
OBSERVE PRECAUTIONS 

FOR HANDLING 
ELECTROSTATIC 

DISCHARGE 
SENSITIVE 
DEVICES 

注意：操作时应注意静电敏感

释放设备装置 

Applications（应用） 

■ Optical indicator（光学指示） 

■ Indoor display（室内显示） 

■ Automotive lighting（汽车照明） 

■ Backlight for LCD, switch and Symbol, display 

（LCD背光、转换器，开关和标志，显示器等） 

■ Tubular light application（用于日光灯管） 

■ General use（一般应用） 

Features( 特征） 
PLCC-2 Package.(PLCC-2 封装） 

Extremely wide viewing angle.（宽的发光角度） 

Suitable for all SMT assembly and solder process.（适用于所有的SMT组装和焊接工艺） 

Available on tape and reel.（适用于载带及卷轴） 

Moisture sensitivity level: Level 4.（防潮等级 Level 4） 

Package:4000pcs/reel..(包装每卷4000PCS） 

RoHS compliant. (RoHS 认证） 
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 

Parameter（参数） 
Symbol 

（符号） 
Min. 

（最小） 
Typ. 

（平均） 
Max. 

（最大） 
Units 

（单位） 

Test  
Conditions 
测试条件 

Forward Voltage  
正向电压 

VF  2.8 - - 3.6 V  IF=90mA 

Reverse Current 
反向电流 

IR - - - - 5 μA VR = 5V 

Color  Coordinates 
色度坐标 

X - - 0.274 - - - - IF=90mA 

Y - - 0.254 - - - - IF=90mA 

Selection Guide（选择指南） 

Electrical / Optical Characteristics at Ta=25°C     电性与光学特性 

Parameter（参数） Rating（值） Units（单位） 

Power Dissipation（功耗） 300 mW 

Forward Current（正向电流） 90 mA 

Peak Forward Current [5B正向电流 p¸ 

 mA
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 
BIN IV（lm） 

9a 32-33 

9b 33-34 

10a 34-35 

10b 35-36 

11a 36-37 

11b 37-38 

BIN VF（V） 

B 2.8-2.9 

C 2.9-3.0 

D 3.0-3.1 

E 3.1-3.2 

F 3.2-3.3 

G 3.3-3.4 

BIN WL 

D5 D5 

D4 D4 

D3 D3 

色区 

GROUP 

Left down Left up Right up Right  down 
X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4 

D5 0.2719 0.2636 0.2764 0.2729 0.2845 0.2599 0.2808 0.2521 
D4 0.2676 0.2550 0.2719 0.2636 0.2808 0.2521 0.2768 0.2436 
D3 0.2631 0.2458 0.2676 0.2550 0.2768 0.2436 0.2729 0.2352 
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 
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Test Items  
项目 

Ref. Standard 
参考标准 

Test Condition 
测试条件 

Time 
时间 

Quantity 
数量 

Ac/Re 
接收/拒收 

Reflow 
回流焊 

JESD22-B106 Temp:260℃max   
 T=10 sec  3 times. 22Pcs. 0/1 

Temperature Cycle 
温度循环 

JESD22-A104 
100℃±5℃   30 min. 

↑↓5 min 
-40℃±5℃   30 min. 

100 Cycles 22Pcs. 0/1 

High Temperature Storage 
高温保存 

JESD22-A103 Temp:100℃±5℃      1000Hrs. 22Pcs. 0/1 

Low Temperature Storage 
低温保存 

JESD22-A119 Temp:-40℃±5℃      1000Hrs. 22Pcs. 0/1 

Life Test 
常温通电 

JESD22-A108 Ta=25℃±5℃      
IF=90mA 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 

High Temperature 
High Humidity  Life Test 

高温高湿通电 
JESD22-A101 85℃±5℃/ 85%RH   

IF=60mA 1000Hrs. 22Pcs. 0/1 

HL-A-4014H465W-S1-PCT 

Reliability Test Items And Conditions 信赖性测试项目及条件 

*The technical information shown in the data sheets are limited to the typical characteristics and 
circuit examples of the referenced products. It does not constitute the warranting of industrial 
property nor the granting of any license. 
数据工作表中所示的技术信息仅限于典型特征和电路实例引用的产品.它既不构成工业特性的保证,也不构成任何许

可的授权 

Symbol 
符号  

Test Condition 
测试条件  

Failure Criteria  
判定标准 

Min. 最小 Max. 最大 

Forward Voltage 

正向电压 
VF  IF=90mA - - U.S.L*)x1.1 

Reverse Current 
反向电流 

IR VR = 5V - - U.S.L*)x2.0 

Luminous Flux 

光通量 
Lm IF=90mA L.S.L*)x0.7 - - 

Test Items  
项目  

Failure Criteria 失效判定标准 

U.S.L: Upper Specification Limit 规格上限                    L.S.L: Lower Specification Limit   规格下限 
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 
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HL-A-4014H465W-S1-PCT 

1.Handle the component along the side surface by using forceps or appropriate tools; do not directly 
touch or Handle the silicone lens surface, it may damage the internal circuitry. 
通过使用适当的工具从材料侧面夹取，不可直接用手或尖锐金属压胶体表面，它可能会损坏内部电路 <PH7��7KH RXWHU GLDmHWHU RI WKH 60D SLFNXS QR]]OH VKRXOG QRW H[FHHG WKH VL]H  RI WKH /(D WR SUHYHQW DLU OHDNV� 7KH LQQHU GLDmHWHU RI WKH QR]]OH VKRXOG EH  

 DV ODUJH DV SRVVLEOH� $ SOLDEOH mDWHULDO LV VXJJHVWHG IRU WKH QR]]OH WLS WR DYRLG VFUDWFKLQJ RU GDmDJLQJ WKH /(D VXUIDFH GXULQJ SLFNXS� 7KH GLmHQVLRQV RI WKH 

FRmSRQHQW mXVW EH DFFXUDWHO\ SURJUDmmHG LQ WKH SLFN

�DQG�SODFH mDFKLQH WR LQVXUH SUHFLVH SLFNXS DQG DYRLG GDmDJH GXULQJ SURGXFWLRQ�

 为防止气压泄漏
，SMD吸咀外径不可以超过

LED尺寸，
吸咀内径尺寸应尽可能大

，
吸咀顶端材

质建议采用柔软材料以防在吸取期间刮伤或损坏

LED

胶体表面，元件的尺寸必须在取放机里准
确的编程好，以确保精确的吸取和避免生产过程中的损害 

Compare to epo[
y enFapsulant tKat is Kard and Erittle, siliFone is soIter and Ile[iEle. AltKougK its 

FKaraFteristiF signiIiFantly reduFes tKermal stress, it
 is more prone t

o damage Ey e[ternal meFKani-

Fal IorFe . As a result,
 SpeFial Kandling preFautions must Ee oEserved during as

semEling using sili-

Fone enFapsulated LED pr
oduFts, Failure to F

omply migKt leads to damag
e and premature 

Iailure oI 

tKe LED.
 相对环氧树脂较脆较硬而言，硅胶封装较柔软且有弹性，虽然它的特性大大减少了热应力，但易受机械外力损坏，因此

在手工处理方面须要对硅胶封装材料做预防措施

，若未按要求操作，可能会导致LED损坏和光衰
 

Handling PreFautions   
处理防备措施  ��'R�QRW�VWDFN�WRJHWKHU�DVVHPEOHG�3&%V�FRQWDLQLQJ�

/('V��,PSDFW�PD\�VFUDWFK�WKH�VLOLFRQH�OHQV�RU�GDPDJH�

WKH�LQWHUQDO�FLUFXLWU\

�

不可将模组材料堆积在一起
，

它可能会损坏内部电路 

 
4.1ot suitaEle to operate in aFidiF envi-

ronment, PH<7 
不可用在PH<7的酸性场所 






